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HP Z8 G4 İş İstasyonu
HP’n�n en güçlü masaüstü �ş �stasyonu

Dünyamızı yen�den tasarlayanları desteklemek �ç�n üstün güç.
Karmaşık s�mülasyonları çalıştırab�lecek, gel�şm�ş Mak�ne
Öğrenmes� algor�tmalarını �şleyeb�lecek ve büyük m�ktarda ver�
�şleyeb�lecek kapas�teye sah�p b�r �ş �stasyonuna �ht�yaç
duyduğunuzda HP Z8 s�z� hayal kırıklığına uğratmaz.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu
öner�yor

Olağanüstü güç
56 adede kadar �şlemc� çek�rdeğ� ve 1,5 TB'a kadar yüksek hızlı bellek kapas�tes�yle 3D s�mülasyonlar
çalıştırın ve 8K v�deoları gerçek zamanlı olarak düzenley�n. ANSYS veya After Effects g�b� güçlü
yazılımlar �ç�n onaylanan özell�klerle daha kısa sürede daha �y� �şler üreteb�l�rs�n�z.

Sektörde l�der tasarım ve akust�k
Z8, her yönüyle b�r mühend�sl�k har�kasıdır. Modern dış yüzey�, tem�z, modüler �ç donanıma alets�z
er�ş�m olanağı sağlar. S�steme stratej�k olarak yerleşt�r�lm�ş havalandırma del�kler� ve kanallar son
derece sess�z b�r performans �ç�n hava akışını kolaylaştırır.

HP'n�n en güvenl� �ş �stasyonları
Gel�şm�ş güvenl�k özell�kler� her Z8 model�nde standarttır. HP Cl�ent Secur�ty Su�te Gen3  ve �z�ns�z
müdahale algılama özell�kl�, sektördek� kend� kend�n� onaran �lk BIOS yazılımı HP Sure Start Gen3  g�b�
güvenl�k yazılımlarıyla c�hazınızın, k�ml�k b�lg�ler�n�z�n ve ver�ler�n�z�n korunduğundan em�n
olab�l�rs�n�z.

Özell�kler
W�ndows 10 Pro 64 veya L�nux® �şlet�m s�stem� seçeneğ�yle k�ş�sel kullanıcı gereks�n�mler�n�z�
karşılayın.

Tek b�r s�stemde toplam 56 adede kadar �şlemc� çek�rdeğ�yle �k� adet yen� nes�l Intel® Xeon® �şlemc�
desteğ� özell�ğ�yle �ht�yacınız olan performansı elde ed�n.

NVIDIA Deep Learn�ng SDK'nın yanı sıra yaygın kullanılan b�rçok der�n öğrenme s�stem� desteğ�yle
Mak�ne Öğrenmes� gel�şt�r�c�ler�ne yüksek performanslı GPU �le hızlandırılmış algor�tma gel�şt�rme
araçları ver�n.

3 TB'a kadar yüksek hızlı belleğ� destekleyen 24 bellek yuvasıyla büyük hac�ml� ver� d�z�ler�n� kolayca
�şley�n.

7 adet yüksek performanslı PCIe Gen3 yuvası �le son derece esnek b�r yapılandırmaya sah�p olun ve
�steğe bağlı yuvalar �çeren 4 PCIe adede kadar depolama aygıtını destekleyen ekstra gen�şlet�leb�l�rl�k
özell�ğ�nden yararlanın.

%90 ver�ml�l�ğe sah�p 1125 W, 1450 W ve 1700 W güç kaynağı seçenekler� sunan Z8 �le �şlemc�,
bellek, graf�k kartı, depolama alanı ve G/Ç yapılandırma kapas�tes� en üst düzeye çıkıyor.

Süper hızlı 10 GbE ağ bağlantısını standart PCIe eklent� kartlarından daha uygun mal�yetle sunan �k�
bağlantı noktası ve hızlı ver� aktarımı sağlayan Thunderbolt™ 3 teknoloj�s� �le tasarlandı.

Alet kullanmadan er�ş�leb�len kasa, yükseltme ve bakım �şlemler� �ç�n �ç donanıma hızla ve kolaylıkla
ulaşmanızı sağlıyor.

Z8 �ş �stasyonunuzun modern ve sof�st�ke tasarımı, s�stem�n yer�n� kolayca değ�şt�reb�leceğ�n�z
yerleş�k kulplar �çer�yor.

Yen�l�kç� akust�k tasarım, en yüksek düzeyde ver�ml�l�kle ser�n ve sess�z b�r şek�lde çalışmak �ç�n çeş�tl�
kapsamlı yapılandırmalar sunuyor.

Hızlı er�ş�m ve uygulama yanıt verme süreler� �ç�n büyük ver� d�z�ler�n� tamamıyla belleğe yükleme
olanağıyla en �y� f�yat-performans denges�ne ulaşmak �ç�n Intel® Optane™ DC Kalıcı Bellek �le Z
c�hazınızı geleceğe hazırlayın.

2

3
8

1

4

7

6

5,7

9



Ver� sayfası | HP Z8 G4 İş İstasyonu HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�yor

HP Z8 G4 İş İstasyonu Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 11 Pro for Workstat�ons
W�ndows 10 Pro for Workstat�ons
Ubuntu 20.04 LTS
L�nux® �ç�n HP Yükleme Takımı
Red Hat® Enterpr�se L�nux®
(Ubuntu 20.04 LTS, 64 b�t sürümü, HP L�nux �ç�n hazır, Red Hat® Enterpr�se L�nux® kutuda, 1 yıllık kullanım hakkı)

İşlemc� a�les� Intel® Xeon® Ölçekleneb�l�r �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Xeon® S�lver 4210R (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,2 GHz'e kadar, 13,75 MB L3 önbellek, 10 çek�rdek); Intel® Xeon® S�lver 4214R (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le
3,5 GHz'e kadar, 16,5 MB L3 önbellek, 12 çek�rdek); Intel® Xeon® S�lver 4215R (3,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e kadar, 11 MB L3 önbellek, 8 çek�rdek); Intel® Xeon® S�lver 4216 (2,1 GHz
temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,2 GHz'e kadar, 22 MB L3 önbellek, 16 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 5118 (2,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,2 GHz'e kadar, 16,5 MB L3 önbellek, 12
çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 5215 (2,5 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,4 GHz'e kadar, 13,75 MB L3 önbellek, 10 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 5218 (2,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost
Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 22 MB L3 önbellek, 16 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 5218R (2,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e kadar, 27,5 MB L3 önbellek, 20 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold
5220R (2,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e kadar, 35,75 MB L3 önbellek, 24 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 5222 (3,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 16,5
MB L3 önbellek, 4 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6128 (3,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,7 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 6 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6136 (3,0 GHz temel frekans, Intel®
Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,7 GHz'e kadar, 24,75 MB L3 önbellek, 12 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6226 (2,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,7 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 12 çek�rdek); Intel®
Xeon® Gold 6226R (2,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 22 MB L3 önbellek, 16 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6230R (2,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e
kadar, 35,75 MB L3 önbellek, 26 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6238R (2,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e kadar, 38,5 MB L3 önbellek, 28 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6240 (2,6 GHz temel
frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 24,75 MB L3 önbellek, 18 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6240R (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,0 GHz'e kadar, 35,75 MB L3 önbellek, 24
çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6242 (2,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 22 MB L3 önbellek, 16 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6242R (3,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s�
�le 4,1 GHz'e kadar, 35,75 MB L3 önbellek, 20 çek�rdek); Intel® Xeon® Gold 6244 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,4 GHz'e kadar, 24,75 MB L3 önbellek, 8 çek�rdek)

Yonga kümes� Intel® C622

Maks�mum bellek 3 TB DDR4-2666 ECC SDRAM; 1,5 TB DDR4-2933 ECC SDRAM 
2933 MT/s'ye varan aktarım hızları.

Bellek yuvaları 2 �şlemc�l� 24 DIMM

Dah�l� depolama

en fazla 300 GB SAS (15000 rpm)
500 GB en fazla 2 TB SATA (7200 dev./dk.)
en fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)
1 TB en fazla 6 TB 7200 rpm SATA Enterpr�se
256 GB en fazla 2 TB SATA SSD
256 GB en fazla 512 GB SATA SED Opal 2 SSD
240 GB en fazla 480 GB SATA Enterpr�se SSD
256 GB en fazla 1 TB HP Z Turbo Dr�ve PCIe® SSD M.2
256 GB en fazla 512 GB HP Z Turbo Dr�ve PCIe® SED SSD M.2
256 GB en fazla 4 TB HP Z Turbo Dr�ve Quad Pro PCIe® SSD
256 GB en fazla 8 TB HP Z Turbo Dr�ve Quad Pro PCIe® SSD
256 GB en fazla 4 TB HP Z Turbo Dr�ve Dual Pro PCIe® SSD

Ek depolama HP SD 4 Medya Kartı Okuyucusu (�steğe bağlı)

Opt�k sürücü HP İnce DVD-ROM; HP İnce Blu-ray Yazıcı; HP İnce DVD Yazıcı 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler

3B G�r�ş�: NVIDIA® Quadro® P620 (2 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® T600 (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® T400 (2 GB GDDR6 ayrılmış)
Orta düzey 3B: AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Quadro® P1000 (4 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Quadro® T1000 (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A2000 (6 GB GDDR6 ayrılmış)
Üst düzey 3B: NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A4000 (16 GB GDDR6 ayrılmış); AMD Radeon™ Pro W5500 (8 GB GDDR5 ayrılmış); AMD Radeon™ Pro W5700 (8 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA
RTX™ A4500 (20 GB GDDR6 ayrılmış)
En Üst Düzey 3D: NVIDIA® Quadro® GV100 (32 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Quadro® SYNC II; NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 (16 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® RTX™ A5000 (24 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® RTX™ A6000 (48
GB GDDR6 ayrılmış); AMD Radeon™ Pro W6800 (32 GB GDDR6 ayrılmış)

Gen�şletme yuvaları 2 PCIe x4; 3 PCIe x8; 4 PCIe x16 (1 PCIe x8 sadece bölmeden er�ş�ml�, 2 PCIe x8 sadece �çer�den er�ş�ml�. Yuva 1: 2'nc� CPU takıldığında PCIe x8'e dönüşür. Yuva 3 ve 6: sadece 2'nc� �şlemc� takıldığında kullanılab�l�r. PCIe x16 -
Sadece 2'nc� �şlemc� takıldığında kullanılab�l�r.)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Ön: 1 m�krofonlu kulaklık konektörü; 4 USB 3.1 (1 şarj) ;
Arka: 6 USB 3.1 Gen 1; 2 RJ-45 (1 GbE); 1 ses g�r�ş�; 1 ses çıkışı; 1 PS/2 fare bağlantı noktası; 1 PS/2 klavye bağlantı noktası; 1 ser� ;
(B�r�nc� sınıf ön tasarım şunları �çer�r: 1 kulaklık, 2 USB 3.1 Gen1 (1 şarj), 2 USB 3.1 Gen 2 Type-C™, SD Medya Kartı Okuyucusu.)

G�r�ş aygıtları HP Kablosuz Bus�ness İnce Klavye ve Fare; HP USB Bus�ness İnce Klavye; USB Prem�um kablolu klavye; USB Smart Card (CCID) klavye ; 3Dconnex�on CAD Fare; HP USB Opt�k Fare; HP PS/2 Fare; HP USB Güçlend�r�lm�ş
Fare ;

İlet�ş�m
LAN: HP ç�ft bağlantı noktalı 10GBase-T NIC; Tümleş�k Intel® I219-LM PCIe® GbE; Tümleş�k Intel® X722 PCIe® GbE; Intel® 10 GbE SFP+ SR alıcı-ver�c�; Intel® I210-T1 PCIe® GbE; Intel® I350-T4 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC;
Intel® X550-T2 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Intel® X710-DA2 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Intel® I350-T2 GbE NIC ; WLAN: Intel® Ç�ft Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) W�-F�® ve Bluetooth® 4.2 B�rleş�m�,
vPro™ olmayan; Intel® Ç�ft Bantlı Kablosuz-AC 9260 802.11ac (2x2) ve Bluetooth® 5 M.2, vPro™ olmayan ;

Sürücü Bölümler� İk� adet 5,25 �nç; Dört 2,5" veya 3,5" 

Yazılım HP Performance Adv�sor; HP Remote Graph�cs Yazılımı (RGS);

Güvenl�k yönet�m� HP Sure Start Gen3; Güvenl� k�ml�k doğrulama; Kens�ngton k�l�d� yuvası; Tam d�sk bölümü ş�freleme; HP Anahtarlı Kablo K�l�d� Takımı; TPM 2.0 sert�f�kalı; HP Secure Erase;

Güç 1700 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC; 1450 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC; 1125 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC

Boyutlar 21,59 x 55,12 x 44,45 cm

Ağırlık En düşük ağırlık 22,4 kg (Tam ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r.)

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll� yapılandırmalar mevcuttur; TCO Sert�f�kalı yapılandırmalar mevcuttur

Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Düşük halojen

Uyumlu mon�törler Tüm HP Z Ekranlar ve HP DreamColor Ekranlar desteklen�r.

Garant� 3 yıllık (3-3-3) sınırlı garant� ve serv�s tekl�f� 3 yıl boyunca parça, �şç�l�k ve yer�nde onarım h�zmetler�n� kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.
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HP Z8 G4 İş İstasyonu

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP İş İstasyonları �ç�n 5 yıllık Sonrak�
İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ�

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı b�r tekn�syenden 5 yıl boyunca sonrak� �ş gününde
yer�nde HP Desteğ� alın.
Ürün numarası: U7944E
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HP Z8 G4 İş İstasyonu
Mesaj Altb�lg�ler�
 Tüm özell�kler, tüm W�ndows sürümler�nde bulunmayab�l�r. S�stemler, W�ndows �şlevsell�ğ�nden tam olarak yararlanab�lmek �ç�n, yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleşt�rmes� gerekt�reb�l�r. W�ndows 10 otomat�k olarak

güncelleşt�r�l�r; bu özell�k her zaman etk�nd�r. Güncelleşt�rmeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz http://www.w�ndows.com
 14 Haz�ran 2017 �t�barıyla masaüstü �ş �stasyonlarına dayanır. Güç; �şlemc�, graf�k kartı, bellek ve güç kaynağına bağlıdır.
 HP Cl�ent Secur�ty Su�te Gen3 �ç�n W�ndows ve Intel® veya AMD 7'nc� Nes�l �şlemc�ler gerek�r.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmanıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem� daha yüksek performans ölçütü değ�ld�r.
 HP �k� bağlantı noktalı 10GBase-T NIC ayrıca satılır veya �steğe bağlı özell�k olarak sunulur.
 Ayrı olarak veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 2018’�n �lk yarısında kullanıma sunulacaktır.
 HP Sure Start Gen3, Intel® 7'nc� nes�l �şlemc�l� HP El�teBook, HP ZBook ve HP Z �ş �stasyonu ürünler�nde bulunur.

Ekran görüntüsü Renault Sport Rac�ng'�n �zn�yle kullanılmıştır
Ekran görüntüsü Chr�s McLennan'ın �zn�yle kullanılmıştır
 Yalnızca Xeon 82xx, 62xx, 52xx ve 4215 �şlemc�lerle desteklen�r. Fabr�kada Bellek Modunda veya Depolama Modunda yapılandırılmış olarak sunulur. Daha fazla b�lg� �ç�n Hızlı Tekn�k Özell�klere bakın.

 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W�ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n W�ndows �şlevsell�ğ�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r. W�ndows otomat�k olarak

güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r. Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r. Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmanıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem� daha yüksek performans ölçütü değ�ld�r.
 Bu teknoloj�n�n Intel® Act�ve Management teknoloj�s� ve Intel V�rtual�zat�on teknoloj�s� g�b� bazı vPro �şlevler�n�n çalışab�lmes� �ç�n ek üçüncü taraf yazılımlar gerek�r. Intel vPro teknoloj�s� �ç�n �ler�ye yönel�k "sanal c�haz" uygulamalarının kullanılab�l�rl�ğ� üçüncü taraf

yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. W�ndows gerekl�d�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. En fazla 35 GB'lık b�r kısmı (W�ndows �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Tel�f hakkına tab� olan malzemeler�n çoğaltılması kes�nl�kle yasaktır. Gerçek hızlar değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Ç�ft Katmanlı medya uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücüler�nde büyük ölçüde değ�ş�kl�k göster�r. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraı/5,2 Ç�ft

Taraı Sürüm 1.0 medyalardan okuyamaz veya bu medyalara yazamaz. DVD RAM �ç�n destek sağlanmaz.
 Blu-Ray �le, bazı d�sk, d�j�tal bağlantı, uyumluluk ve/veya performans sorunları ortaya çıkab�l�r, ancak bunlar üründe b�r kusur olduğu anlamına gelmez. Tüm s�stemlerde kusursuz yürütme garant� ed�lmez. Bazı Blu-ray �çer�ğ�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n DVI veya HDMI

d�j�tal bağlantısı gerekeb�l�r ve ekranınız HDCP desteğ� gerekt�reb�l�r. HD-DVD f�lmler bu Masaüstü B�lg�sayarda oynatılamaz.
 W�ndows 7 (Ult�mate, Enterpr�se veya Profess�onal) yüklü s�stemler �ç�n maks�mum er�ş�leb�l�r s�stem belleğ� 192 GB'tır. W�ndows 8.x (Enterpr�se veya Pro) yüklü s�stemler �ç�n maks�mum er�ş�leb�l�r s�stem belleğ� 512 GB'tır.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet er�ş�m� gerek�r. Kullanılab�l�r genel kablosuz er�ş�m noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN tekn�k özell�kler� taslak n�tel�ğ�nded�r ve n�ha� değ�ld�r. N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden farklı olması hal�nde d�züstü

b�lg�sayarın d�ğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ� etk�leneb�l�r.
 İsteğe bağlı veya eklent� özell�k.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Durum, ülkeye göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre b�r�mler� düşük halojen değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�neceğ�n�z serv�s parçaları düşük halojenl� olmayab�l�r.
 HP Remote Graph�cs Yazılımı �ç�n W�ndows, L�nux® veya Mac®OS X 10.10 veya üzer� b�r �şlet�m s�stem� ve ağ er�ş�m� gerek�r.
 HP Sure Start Gen 3, Intel® 7'nc� nes�l �şlemc�l� HP El�teBook, HP ZBook ve HP Z �ş �stasyonu ürünler�nde bulunur.
 HP Secure Erase: Nat�onal Inst�tute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88'de bel�rt�len yöntemler �ç�nd�r. BIOS F.03 ve üzer� sürümlere sah�p El�te platformlarında desteklen�r.
 Her bölme 2,5" veya 3,5" boyuta göre yapılandırılab�l�r.
 NVIDIA® Quadro® SYNC II ayrı satılır
 HP Anahtarlı Kablo K�l�d� Takımı, sadece satış sonrası seçeneğ� olarak sunulur.
 HP 10GBASE-T Dual NIC Z6/8 G4 ayrıca satılır veya �steğe bağlı özell�k olarak sunulur.
 3 TB bellek yapılandırması �ç�n HP tarafından desteklenen ancak artık satılmayan 128 GB DIMM'ler gerek�r.
 W�ndows 11 Pro ve W�ndows 10 Pro önceden yüklenm�ş olarak sunulur. W�ndows 7 medyası yalnızca HP Müşter� Desteğ�'nden talep ed�lmes� üzer�ne kullanılab�l�r. W�ndows yazılımının aynı anda yalnızca b�r sürümünü kullanab�l�rs�n�z. Sürümler arası geç�ş yapmak

�ç�n b�r sürümü kaldırıp d�ğer�n� yüklemen�z gerek�r. Ver�ler�n�z� kaybetmemek �ç�n �şlet�m s�stemler�n� kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm ver�ler�n�z� (dosyalar, fotoğraar g�b�) yedeklemel�s�n�z.
 NOT: M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W�ndows 8 veya W�ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez ya da W�ndows 8 veya W�ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde

sunmaz.
 Not: Ayrıntılı L�nux® �şlet�m s�stem�/donanım desteğ� b�lg�s� �ç�n bkz: http://www.hp.com/support/l�nux_hardware_matr�x
 Intel® I350-T4 ç�ft/4 bağlantı noktalı GbE NIC ayrı satılır veya �steğe bağlı özell�k olarak sunulur.
 Bazı Ubuntu sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n Ubuntu �şlevler�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n, yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS gerekeb�l�r. Ubuntu otomat�k olarak güncelleneb�l�r.

Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r.
 TCO Sert�f�kalı yapılandırmalar, ENERGY STAR yapılandırmaları b�r USB Type-C®  konektörü �le seç�ld�ğ�nde kullanılab�l�r. ENERGY STAR; yüksek performanslı CPU'lar, yüksek performanslı GPU'lar ve bel�rl� bellek yapılandırmaları b�rleş�m�yle kullanılab�l�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

Copyr�ght © 2019 HP Development Company, L.P. HP ürünler�ne a�t yegane garant�ler, bu ürünlerle b�rl�kte sağlanan açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek
garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
Intel, Xeon, Thunderbolt ve Intel vPro, Intel Corporat�on'ın veya bağlı ş�rketler�n�n ABD'de ve/veya d�ğer ülkelerde t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından
l�sanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un t�car� markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car� markasıdır. D�splayPort™ ve
D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on'ın (VESA®) ABD'de ve d�ğer ülkelerde t�car� markalarıdır. AMD ve Radeon, Advanced M�cro Dev�ces, Inc.'n�n t�car� markalarıdır. NVIDIA.
NVIDIA logosu ve Quadro, NVIDIA Corporat�on'ın ABD'de veya d�ğer ülkelerde t�car� markaları ve/veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. Red Hat (R), Red Hat Inc.'n�n ABD ve d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car�
markasıdır. L�nux®, L�nus Torvalds'ın ABD'de ve d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car� markasıdır. D�ğer tüm t�car� markalar �lg�l� sah�pler�ne a�tt�r.
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